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LAYER ANALYSIS

地點 正修科技大學電子系館二樓060207會議室
(高雄市鳥松區澄清路840號)

主辦單位 教育部產學連結執行辦公室-國立臺北科技大學

協辦單位
正修科技大學電子工程系

國立成功大學核心設施中心

酷奇思數位園有限公司
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